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ゾーン 組織名 国 事業分野

フルーエント・アジアパシフィック㈱ JAPAN
シミュレーションツール、Icepak/Iceship熱解析ソフトウェア、
Icemax寄生パラメータ抽出ソフトウェア

ナガセ電子機器サービス㈱ JAPAN
シミュレーションツール、DFMIT Design for Manufacturing and
Integrative Technology

モールドフロージャパン㈱ JAPAN 半導体封止成形の樹脂流動解析

凸版印刷㈱ JAPAN LSIデザイン、LSI試作サービス

㈱東芝セミコンダクター社 JAPAN IDM

㈱ルネサステクノロジ JAPAN IDM、SiP新技術　Si貫通技術型SiP

Semiconductor Manufacturing International
Corp. SMIC

CHINA ファンドリ

㈱ルネサス九州セミコンダクタ JAPAN パッケージング

エスティケイテクノロジー㈱ JAPAN テスティング

福菱セミコンエンジニアリング㈱ JAPAN 評価・解析・分析、Advanced Analysis Technology Supporting SiP

京元電子 TAIWAN テスティング

ALLVIA U.S.A.
パッケージング、Cooper Plating Techniques For Through Wafer
Vias

九州工業大学 JAPAN 大学、二次元濃度分布による半導体部品の外観検査

丸文㈱ JAPAN 3次元斜の機能付きX線検査装置（XVA-160 & NoiX）

㈱守谷商会 JAPAN
信頼性評価測定機器（イオンマイグレーションテスター、三次元測
定器、コントローラ、キャパシタなど）

セラスター㈱ / テクノセム研究所 JAPAN
再テストフリー・百万回コンタクト長寿命ツイストプローブ（テクノセ
ム研究所製ツイストプロープ、テストソケット及びテスト治具）

Fronter Semiconductor Manufacturing U.S.A. BEOL向け計測装置

㈱プロデュース JAPAN 微細印刷対応ロール to ロール印刷機（RTSシリーズ）

㈱インターテック JAPAN 半導体製造装置中古売買（後工程装置全般）

㈱サワーコーポレーション JAPAN 高密度・バンプ印刷の問題解決（メタルマスク自動洗浄機）

渋谷工業㈱ JAPAN ボールマウンターとフリップチップボンダー

千住金属工業㈱ JAPAN
半導体PKG実装用鉛フリーはんだ（POP実装用ペーストM705-
TVA、インナーパンプ用ペーストM705-FCR5）

㈱プロセス・ラボ・ミクロン JAPAN 半導体用メタルマスク

㈱マルコム JAPAN
セル生産用リフロー装置、リフローシミュレーター（加熱反り測定
ユニット）

アキレス㈱ JAPAN ウエハパッケージシステム

日立化成工業㈱ JAPAN ビルトアップ基板、サブストレート基板材料

Hanyang University KOREA 大学、Spark Plasma Sintering of ZnS-SiO2 Sputtering Target.

オーク三井テクノロジーズ U.S.A. エンベデッドキャパシタ材料

Okmetic FINLAND Silicon Wafer Solution for MEMS

イビテック㈱ JAPAN インターポーザー、PCBのクイック試作サービス

ワボウ電子㈱ JAPAN インターポーザー、PCBのデザイン・OEMサービス

㈱日立超LSIシステムズ JAPAN JISSO　Solutions

KOA㈱ JAPAN インクジェット技術・薄膜形成技術を応用した微細配線LTCC基板

沖プリンテッドサーキット㈱ JAPAN 半導体テストPWB

㈱三陽 JAPAN 高精細FPC（FPC50μmピッチ両面）

平井精密工業㈱ JAPAN LTCC多層基板、各種エッチングパーツ、表面処理

Imbera FINLAND Embedding Discrete Components inside PCB Structure
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